




























































































































































































































































专利名称(译) 复合材料，发光元件，发光装置和使用该复合材料的电子设备
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CPC分类号 C09K11/06 H01L51/0059 H01L51/5048 H01L51/5278 H05B33/14 C09K2211/1007 C09K2211/1014 
C09K2211/186 H01L51/0077 H01L51/0081 H01L51/0085 H01L2251/305 H01L2251/308 H01L2251
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代理人(译) ROBINSON，ERIC J.
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2005194497 2005-07-04 JP

其他公开文献 US20080136325A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

复合材料包括由下列通式（1）表示的有机化合物和无机化合物，其中，
在通式（1）中，R 1至R 24彼此相同或不同，并且表示氢中的任何一
种，烷基，烷氧基，芳基和芳烷基。发光元件包括复合材料和发光装
置，并且电子设备包括发光元件。该复合材料具有优异的载流子传输性
能和对有机化合物优异的载流子注入性能以及高可见光透射率。通过利
用复合材料，获得了需要低驱动电压并具有优异发光效率的电流激发型
发光元件。通过使用发光元件，提供了消耗低功率的发光器件和包括该
发光器件的电子设备。
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